Gruppe
Hersteller
Hersteller Art. Nr.
EAN/UPC

Beschreibung

Hauptmerkmale
Produktbeschreibung

Produkttyp

Kapazitat

Speichertyp
Erweiterungstyp
Datenintegritatsprifung
Geschwindigkeit
Leistungsmerkmale
Spannung

Aquivalente Teilenummer OEM-
Hersteller

Entwickelt fr

Ausfuhrliche Details

Kapazitat

Lenovo TruDDR4 - DDR4 - Modul - 32
GB - DIMM 288-PIN

3200 MHz / PC4-25600 - 1.2 V - registriert - ECC - fUr ThinkAgile MX3330-F
Appliance; MX3330-H Appliance; MX3331-F Certified Node

Zubehdr Server
Lenovo
4X77A08634
0889488509997

Die Zuverlassigkeit, Performance und Qualitdt des Arbeitsspeichers ist heute
wichtiger denn je, da Kunden fur Big Data und Analysen, Cloud Computing,
Virtualisierung, Datenbanken und High Performance Computing (HPC) immer
mehr Arbeitsspeicher bendtigen. Mit dem TruDDR4 Memory Portfolio von IBM fiir
System x Server und IBM Flex System Rechenknoten kdnnen Sie die Leistung
aller Workloads verbessern, da zahlreiche Anwendungen unmittelbar von einem
grolReren Arbeitsspeicher profitieren. Das IBM TruDDR4 Memory Portfolio
beinhaltet RDIMMs und LRDIMMs mit erweiterter Fehlerkorrektur flr
Zuverlassigkeit, 2.133-MHz-Performance und maximale Speicherkapazitat.

IBM TruDDR4 Memory DIMMs weisen eine eindeutige, einprogrammierte
Signatur auf, damit Sie prifen kénnen, ob in lhrem System TruDDR4 Memory
installiert ist. Dank der Authentifizierung des Arbeitsspeichers werden Memory-
Stretch-Ziele nur dann aktiviert, wenn TruDDR4 Memory DIMMs erkannt werden.

Lenovo TruDDR4 - DDR4 - Modul - 32 GB - DIMM 288-PIN - 3200 MHz / PC4-
25600 - registriert

Speichermodul

32GB

DDR4 SDRAM - DIMM 288-PIN
Systemspezifisch

ECC

3200 MHz (PC4-25600)

Dual Rank, registriert

1.2V

Lenovo 4X77A08634

ThinkAgile HX1330 Appliance; HX1331 Certified Node; HX2330 Appliance;
HX2331 Certified Node; HX3330 Appliance; HX3331 Certified Node; MX3330-F
Appliance; MX3330-H Appliance; MX3331-F Certified Node; MX3331-H Certified
Node; MX3530-H Hybrid Appliance; MX3531-H Hybrid Certified Node

Allgemein
32 GB



Erweiterungstyp

Aquivalente Teilenummer OEM-
Hersteller

Typ

Technologie
Formfaktor
Geschwindigkeit
Datenintegritatsprifung
Besonderheiten
Chip-Organisation
Spannung

Entwickelt fr

Systemspezifisch
Lenovo 4X77A08634

Speicher
DRAM Speichermodul
DDR4 SDRAM
DIMM 288-PIN
3200 MHz (PC4-25600)
ECC
Dual Rank, registriert
X8
1.2V

Informationen zur Kompatibilitat

Lenovo ThinkAgile HX1330 Appliance 7Z85 | Lenovo ThinkAgile HX1331
Certified Node 7D52 | Lenovo ThinkAgile HX2330 Appliance 7285 | Lenovo
ThinkAgile HX2331 Certified Node 7D52 | Lenovo ThinkAgile HX3330 Appliance
7285 | Lenovo ThinkAgile HX3331 Certified Node 7D52 | Lenovo ThinkAgile
MX3330-F Appliance 7D19 | Lenovo ThinkAgile MX3330-H Appliance 7D19 |
Lenovo ThinkAgile MX3331-F Certified Node 7D67 | Lenovo ThinkAgile MX3331-
H Certified Node 7D67 | Lenovo ThinkAgile MX3530-H Hybrid Appliance 7D6B |
Lenovo ThinkAgile MX3531-H Hybrid Certified Node 7D66 | Lenovo ThinkSystem
SN550 V2 7269 | Lenovo ThinkSystem SR630 V2 7270, 7271 | Lenovo
ThinkSystem SR650 V2 7D15, 7272, 7273 | Lenovo ThinkSystem SR670 V2
7222, 7723 | Lenovo ThinkSystem SR850 V2 7D31, 7D32 | Lenovo ThinkSystem
SR860 V2 7759, 7260 | Lenovo ThinkSystem ST650 V2 7274, 7275
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